XPG
XPG BATTLECRUISER FAQ

Jak zainstalowac¢ uktad wodnego chtodzenia procesora
360 mm na gorze obudowy XPG BATTLECRUISER?

1. W przypadku instalacji uktadu wodnego chtodzenia procesora 360 mm wspornik
nalezy zamocowa¢ miedzy wentylatorami a radiatorem tak, jak to zostato pokazane
na ponizszym rysunku.

e .
5 —p
=~/ =) . . P "y
= — > Wentylatory nalezy zainstalowa¢ nad wspornikiem.
P /\ / !
S <
i

Wspornik powinien by¢ skierowany ku gorze (domyslnie).
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— > Radiator nalezy zainstalowa¢ pod wspornikiem.

2. Gorny wspornik obudowy XPG
BATTLECRUISER jest modutowy i
wyjmowany.

Odkre¢ wspornik i przesun w lewo (w
kierunku szklanego panelu), a nastepnie
przykre¢ odpowiednio do obudowy.

Dzieki temu instalacja radiatora 360 mm
nie bedzie kolidowa¢ z modutem pamieci
DRAM.

3. Zalecana wysokos¢ modutu pamieci
DRAM wynosi 45 mm.

Tak jak pokazano na rysunku, modutowy
wspornik nalezy przesung¢ w kierunku
szklanego panelu obudowy i
zainstalowac¢ miedzy wentylatorami a
radiatorem w celu zapewnienia wolnej
przestrzeni na modut pamieci DRAM.




